破片/晶圓樣品旋塗機
設備介紹:
設定馬達於各階段之轉速與時間，將樣品至於載台(Chuck)上方吸附固定，以手動給料方式將光阻或溶劑適量置於樣品表面，當馬達旋轉時光阻或溶劑即塗佈於樣品表面。
一、產品規格:
1. 機體尺吋:530mm(W)*590mm(D)*460mm(D)；桌上型作業機型。
2. 電源需求:單相220V、10A、50Hz。
3. 主體外殼:PP材質；腔體:SUS材質、圓盆型設計。
4. 基材固定方式:Chuck 真空吸盤。
5. 操作程序:三十段式轉速控制。
6. 控制面板:觸控式液晶面板。
7. 真空系統:250W 真空幫浦。
8. 旋轉馬達:伺服馬達(1KW)；最大轉速:5500 RPM。
9.轉速精度:±3RPM(實際轉速與顯示轉速之誤差值)。
二、功能介紹:
1. 配方設定組數:100組。
2. 每組配方至少可編輯轉速、時間:30步序。
3. 具多段式轉速控制功能；依樣品尺寸選擇適合載台(Chuck)，使真空吸附  
   啟動時表頭讀值≤ (小於等於): -80，以利樣品嚴實吸附。
4. 具多段式時間控制功能；每段時間均可設定:1~999秒。
5. 具4種尺吋載台(Chuck)
[bookmark: _GoBack]   φ5mm：使用於6*6/10*10mm尺吋基材。
   φ10mm：使用於12*12/20*20/25*25mm尺吋基材。
   φ40mm：使用於40*40mm尺吋基材。
   φ75mm：使用於2吋/4吋/6吋圓形基材。
6. 具馬達加速度參數設定功能。
7. 具真空值設定功能，當真空值未達設定值時，馬達無法啟動。
8. 具即時異常訊息顯示功能，以利作業人員即時檢知故障情形。
9. 電控盤採側板易拉式設計，利於維修人員檢修。
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